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摘要(译)

本发明涉及一种传送方法，一种方法，一种设备和微型LED的电子装
置。微LED转印方法包括：形成微LED（2）上的透明原基板激光器
（1）;与从原来的基板侧（1）的激光（7）露出原来的基板（1）松开微
型LED的原始底物（2）（1）;引起微LED（2）通过不接触的动作与颗
粒（3）预设到接收衬底（4）接触。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6994c815-7f3b-4f5c-a302-192e3b9978d6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057756660/publication/EP3323145A1?q=EP3323145A1

